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我校今年第一季度涉外科研合作开端良好

2006年第一季度我校涉外科研合作比2005年同期又有新的增长。新签项目数为83项，合同额超过7767.8万元（人民币，下同），比2005年同期增加3916万元，增幅达101.6％；合同到款项目122项，到款额3095.5万元 (其中外拨6万元)，与2005年同期基本持平。


新签合同额排名前3位的院系是：公管学院3009万元，热能系 1120万元，汽车系1000.28万元；合同到款额排名前3位的是：公管学院632.28万元，电子系379.66万元，信研院293.46万元。

新签合同额的国别分布排名前3位的是：日本4650.17万元，占59.9％，美国1096.16万元，占14.1％，澳大利亚870万元，占11.2％；合同到款额的国别分布排名前3位的是：日本1249.16万元，占40.4％，美国595.3万元，占19.2％，韩国301.3万元，占9.7％。


2006年第一季度新立项的涉外联合研发机构2个，总合同额为1550万元。

合同额超过500万元人民币的大项目共有5项，合同额共计6140万元，占总合同额的79％。

表一       2005、2006年第一季度涉外科研合同数据对比
	年    度
	新签合同额（万元）
	到款额（万元）

	2005第一季度
	3851.59
	3122.97

	2006第一季度
	7767.84
	3095.51


表二       2006年第一季度涉外科研合作项目按院系统计表
	单位代码
	院/系别
	到款的项目数
	到款总额（万元）
	新签项目数
	新签合同额（万元）

	002
	建筑学院
	1
	3.00
	1
	8.00

	003
	土木系
	1
	2.00
	1
	6.00

	004
	水利系
	4
	43.77
	3
	45.22

	005
	环境系
	13
	261.08
	5
	611.24

	012
	机械系
	1
	8.45
	4
	109.40

	013
	精仪系
	5
	138.74
	3
	46.38

	014
	热能系
	5
	229.49
	4
	1120.00

	015
	汽车系
	6
	120.51
	7
	1000.28

	016
	工业工程系
	4
	48.24
	2
	36.00

	021
	信息学院
	1
	82.00
	0
	0.00

	022
	电机系
	5
	76.32
	2
	21.20

	023
	电子系
	12
	379.66
	8
	88.93

	024
	计算机系
	17
	170.53
	15
	347.63

	025
	自动化系
	6
	205.68
	3
	106.00

	031
	航空航天学院
	2
	47.66
	4
	61.54

	032
	工物系
	2
	66.86
	0
	0.00

	034
	化工系
	6
	65.09
	2
	78.80

	035
	材料系
	3
	89.53
	0
	0.00

	042
	数学系
	0
	0.00
	0
	0.00

	043
	物理系
	1
	4.15
	0
	0.00

	044
	化学系
	1
	19.95
	4
	20.00

	045
	生物系
	0
	0.00
	0
	0.00

	051
	经管学院
	1
	2.79
	0
	0.00

	059
	公共管理学院
	4
	632.28
	2
	3009.00

	061
	人文学院
	1
	5.00
	2
	42.36

	066
	法学院
	1
	8.27
	1
	1.00

	091
	建管系
	2
	3.97
	1
	6.00

	101
	核研院
	2
	32.06
	1
	25.60

	102
	微电子所
	4
	31.38
	2
	769.00

	112
	网络中心
	0
	0.00
	0
	0.00

	400
	医学院
	0
	0.00
	0
	0.00

	915
	信研院
	9
	293.46
	4
	193.26

	999
	其他（含校级协议）
	2
	23.60
	2
	15.00

	
	总 计
	122
	3095.512
	83
	7767.835


第一季度学校与海外企业主要的合作与交流：
Intel公司

2月17日，清华－INTEL联合研究院2006年项目评审会在FIT举行。龚克副校长、INTEL院士Jeff 龙杰夫作为co-chair出席会议。双方的评委们听取了牛志升教授、陈文光博士的项目提案书，提问并讨论通过了对项目的资助。信研院院长李军、微电子所余志平副所长、计算机系杨士强教授、国家实验室副主任王京；INTEL中国研究中心总监杜江凌等共计20余人参加了评审会议。

3月30日，Intel 副总裁Abel Weinrib来访并作题为changing the digital future报告，百余名学生在FIT多功能厅听取报告并踊跃提问。报告前，副校长胡和平在FIT贵宾室接待Abel Weinrib、研发中心总监杜江凌一行，科研院海外项目部主任马军、信息学院副院长牛志升等陪同接待。报告后，牛志升副院长在国家实验室展区介绍了有关成果和国家实验室的情况；之后，Intel代表团重点参观了片上系统和CPU中心。
飞利浦公司
3月14日，由飞利浦（中国）投资有限公司与清华大学联合建立的“清华（信息科学技术学院）——飞利浦HLT研发中心”，在清华大学信息科学技术大楼揭牌。飞利浦东亚研究实验室执行总裁兼首席技术官何达纳博士（Dr. Frans Greidanus），飞利浦半导体有限公司高级副总裁兼首席技术执行官Rene Penning de Vries 先生，以及清华大学副校长兼信息科学技术学院院长龚克教授等出席了揭牌仪式。　　
HLT即“医疗保健（Healthcare）、时尚生活（Lifestyle）、核心技术（Technology）”，是飞利浦一直专注的３大技术领域。此次建立的“清华（信息科学技术学院）——飞利浦HLT研发中心”，是双方首次面向HLT３大领域的全面科研合作，首期合作为期３年，将围绕无线通讯方面的核心技术展开科研课题，并为清华大学的学生提供熟悉和使用先进技术平台的课程以及实习机会。与此同时，飞利浦和清华大学还将以此为基础，开发符合中国市场的各种先进技术，为双方在研发方面多角度全方位的深入合作创造条件。
丰田汽车公司

3月23日上午，“清华大学－丰田研究中心”成立仪式在我校中央主楼接待厅举行，日本丰田汽车公司副社长龙本正民和清华大学副校长康克军出席成立仪式，并发表了热情洋溢的致辞。教育部、科技部、国家环保总局、北京市环保局、交管局等相关部门负责人，以及我校科研院、环境系、材料系、热能系、汽车系的部分师生参加了成立仪式。中心成立后将进行大气环境、能源、材料、交通安全等领域的合作研究，中心主任由中国工程院院士、我校环境与科学系郝吉明教授担任。我校与丰田汽车公司有着较长时间的合作基础，从1998年开始共同举办技术讲座，2003年起进行科研项目合作。经过多次协商，双方于去年11月初签署协议，成立“清华大学－丰田研究中心”。
三菱重工公司

3月23日，日本三菱重工总裁佃和夫先生一行访问我校，校务委员会主任陈希教授在工字厅会见了来宾一行，宾主双方进行了热烈友好的会谈。康克军副校长和三菱重工副总裁
青木素直先生分别代表双方签署了“清华——三菱重工联合研发中心”第二期合作协议。科研院、热能系等相关单位负责人参加了会见。
“清华——三菱重工联合研发中心”自2003年7月成立以来，进行了43项与燃气轮机相关课题的合作研究，分布在我校热能、力学、机械、材料、电机、工业工程、建筑、精仪等8个院系，完成了预定目标，取得了很好的合作效果。基于第一期的成功合作，双方决定继续开展第二期的合作研究。
西门子公司
3月27日，西门子公司中央研究院副院长、能源与传感器系统研究所所长范佑恩博士（Dr. Jurgen Vetter）、该研究所电力器件与超导部部门经理纽瀚森Dr. Heinz-Werner Neumuller等来访，参加清华超导研究中心与西门子IBAD设备捐赠启动仪式暨研讨会。科研院海外项目部主任马军代表学校讲话，简要介绍了西门子与我校的合作，感谢西门子捐赠设备支持我校从事超导领域的研究。

安捷伦公司：
3月28日，安捷伦新任大中华区总裁杨世毅先生、安捷伦公司公共事务部大中华区副总裁石东伟先生、安捷伦公司电子测量集团销售经理殷晓刚先生等来校访问。龚克副校长在工字厅西厅会见来宾。
龚克副校长全面地介绍了信息国家实验室情况和中国的五项科技计划，即“863”、“973”、攻关计划（Prototype）、NSF和科技基础条件平台建设计划；并与杨世毅总裁探讨了清华和安捷伦的合作模式应该朝着多样化方向发展，除捐赠仪器外，希望能在科研、教学以及学生竞赛等方面开展合作。龚校长建议希望共同研究新的测量方法并开设新课程。
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